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2:此处PCB板需避开，避免接触短路。

1:此处为焊盘参考数据图。

1.材料:STEEL,T=0.10mm

2.电镀：GOLD FLASH

3.电气性能

 3-1.接触电阻≤100mΩ

 3-2.额定电压 15VAC/DC/MAX

 3-3.额定电流 1.0A/MAX

 3-4.耐压 500V AC/1分钟

 3-5.绝缘电阻 ≥1000MΩ/min

4.机械特性

触点正向压力:0.5±0.1N/pin,压缩到工作高度3.50mm

机械寿命 正向压缩端子到2.7mm高度≥500次

5.工作温湿度　-25℃～+85℃/5～85R.H.

6.储存温湿度　-40℃～+85℃/5～95R.H.

7.产品需高温测试 耐焊接温度在260℃ 1时

8.平面度要求:端子焊脚的平面度≤0.1mm

9.成品功能要求面不可有端子压伤之不良现象

10.产品采用载带包装.每盘1.6Kpcs.

11.产品符合ROHS标准

标注 为首检FAI尺寸

标示 为巡检尺寸 重点管控尺寸


